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RESUMEN DE EMPRESA

REIDITE Electronics es una empresa de ingenieria fundada a principios de

2024 en Madrid, Espafa. Nace con la vision de liderar el espacio europeo de

microelectronica y electronica a corto plazo, y a largo plazo dar el salto hacia

la arquitectura RISC-V
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e et propio hardware nasado en Microcontroladores y FPGAs e Incluir un

‘“'f' J,.if-* . software de sistema basico que hace nuestro hardware plug and play .
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J}{ﬁ . Alargo plazo, pretendemos disefiar e integrar nuestros propios chips
”ﬂ,-::} (Integrated Circuit) basados en la arquitectura de computadores RISC-V.

o 5}(_;; Ademas, pretendemos crear nuestro propio entorno de desarllo integrado
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- (IDE) que permite el desarrollo de software de nuestros clientes en una
\ plataforma centralizada.

Ol



TECNOLOGIA

En REIDITE Electronics SL disefiamos y fabricar médulos electrénicos
estandarizados que se utilizan para el control de sistemas fisicos,
sistemas de alto rendimiento orientados a sistemas criticos y no
criticos. Pretendemos ofrecer productos robustos, siguiendo los mas altos
estandares existentes en las industrias tecnoldgicas, asi como cumplir con
los requisitos mas exigentes y estrictos a través de certificar, validar y
homologar nuestros productos.

Estos modulos electronicos estandarizados se denominan System On
Modules (SoM) son tarjetas electronicas de pequefio tamafio, en concreto
Compute Module, de 55x40 mm o formato M.2, de 22x60mm y un grosor

de apenas 4mm. Estos mddulos son objeto de un innovador proceso de

encapsulamiento, desarrollado y pendiente de patente por nuestra parte,
que mejora sus caracteristicas fisicas. Este procedimiento no solo aumenta
la resistencia del dispositive, sind que tambien potencia sus capacidades

operativas




EQUIPO

Chief Executive Officer (CEO) Chief Technology Officer (CTO) Manager Director (MD)

Co-Founder Co-Founder Main Manager

Carlos Vaello Martinez Manuel Luis Alcazar Laynez Julieta Gerbaudo Delfino

Hardware Manager Software Manager Fabrication Manager Chief Technology Officer (CTO)
Hardware Software Fabricacién Co-Founder

Estefania Llano Perez Carlos Cotano Barroso Jorge de la Fuente Muelas ‘ Manuel Luis Alcazar Laynez‘

Chief Executive Oficer (CEQ)
Co-Founder
Cesar David Vera Moreno
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PRODUCTOS

XIPHOS
MPU + uFPGA

2025

2ENITH
FPGA + ARM Cores

2026

NEXAR
FPGA + RISC-V Softcores

2027 R4

RISC

ATLAS
FPGA + RISC-V Cores

2028 K4

RISC
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